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coupling with terminal device and contact-free coupling device 
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The chip card has a contact block (10, 8) for coupling a 
microprocessor IC with a terminal device via a number of terminal 
contacts (2), providing a galvanic coupling or a contact-free coupling 
device, provided by a second IC. 

Both the ICs are encased so that they are protected from mechanical 
damage, with a sensor responsive to a given physical parameter, e.g. 
pressure or an applied electrical field, to switch the microprocessor 
IC to the required coupling. Pref. the ICs are contained in a recess 
(12) provided on the underside of the contact block. 

ADVANTAGE - Has contact block simultaneously providing coupling 
function, coupling mode switching function and mechanical protection 
function. 



Title Terms: PLASTICS; CHIP; CARD; TELEPHONE; CARD; CREDIT; CARD; ACCESS; 

CONTROL; CARD; CONTACT; BLOCK; TERMINAL; CONTACT; GALVANIC; COUPLE; 

TERMINAL; DEVICE; CONTACT; FREE; COUPLE; DEVICE 
Derwent Class: T04; T05; V04 

International Patent Class (Main): G06K-0 19/06; G06K-0 19/07; G06K-0 19/077 
File Segment: EPI 

Manual Codes (EPI/S-X): T04-K01; T05-D01A; T05-H02C5C; V04-Q02A3 



JP09507931 W 23 Based on 
KR97700887 A Based on 



WO-9522121 
WO-9522121 



Iflplfllliillllilllllll 



@ BONDESBEPUBLIK © PStGITtSClirift 

DEUTSCHLAND @ 4403 753 C1 



© Aktenzeichen: . P 44 03 753,8-53 

• ". (2). Anmeidetag: -.■-.** -■'•fr. -2;S4" * "V* -*"*" 

VeroffentJichtmgstti& ■ \ • V 
derPatenterteilung: 20. 7.95 



© Int. Cl.°: 

G 06 K 19/07 




: paTentamt 



CO..- 



Innerhalb von 3 Monaten nach Veroffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben warden 



Hi 

a 



(§) Patentinhaber: 

Angewandte Digital Elektronik GmbH, 21521 
Dassendorf, DE 



(§) Erfinder: 

Kreft. Hans-Diedrich. 21521 Dassendorf. DE 

(g) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit 
in Betracht gezogene Druckschriftefi: 



EP 



5 34 559 A1 



-..©-Xombinierte^hTpkarte 5 * ..—.-.v.-.-.: 

(§) Es wird fur kontaktbehaftete und kontaktfreie Plastikkarten 
mit eingebettetem IC ein Kontaktblock beschrieben. der 
einen zusatzfichen Schutz der eingebetteten ICs darstelit 
und ferner als sensitives Schaltelement fur elektronische 
Zwecke genutzt werden kann. insbesondere kann durch die 
Funktion ats Schattelement die Elektronik von einem Karten- 
nutzer fur Zwecke der Fernubertragung ein- oder ausge- 
schalret werden. AuSerdem kann der Kontaktblock ausge- 
u>*jscht werden und gewahrleistet somit auch Kontaktkar- 
tenfunktionen, wenn die Kontakte abgenutzt sind. 
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chen des Kontaktblockes, womii galvanisch Icitcndc 
Vcrbindungcn zwischen Kontaktflachen dcs Kontaki- 
blockcs und Verstarkungsplattchcn gcgcbcn isl Zusatz- 
lich kann das Verstarkungsplattchen dicsc Verbindung 
wcitcr zu Lcitcrbahncn dcr Folic weiterfQhren. womit 
cine Vcrbindung zwischcn Kontaktflachen dcs Kon- 
taktblockcs und IC hcrgcstcUt isL Damit crgibt sich dcr 
• Vortep, <JaB dcr ^ojitak|b!ock austiuschbar angcordnct 

dern 3cs Kontaktblockcs und IC mcht mehr durch das 
' GalvanisVcfungsniaicrial' hergesiellt \tird. sOndcrn 
durch cin Vcrbindungsclcmcnt zwischcn Kontaktblock 
und Verstarkungsplattchen (14). Das VcrstarkungspUu- 
chcn (14) welches mit seinen mechanischen Verbin- 
dungsstQcken (15) bci cincm Konuktblockaustausch 
unvcrandcrt blcibt, gcwahrlcistct somit die emwand- 
frcie und ungestorte Vcrbindung zwischcn IC und Kon- 
taktflachen des Kontakiblockes. Die VerbindungsstOk- 
ke (15) sind durch zusatzlichc Locher (9) in dcr Fohe 
(Fig.2.3)gefflhrt. 

Anspruch 6 wird anhand dcr Figurcn criautcrc 
Dcr Kontaktblock (10. 8) ist austauschbar ausgefOhrt 
(Fig. 91 Zu dicscm Zwcck ist das Verstarkungspiattchen 
(14) mil seinen VcrbindungsstOckcn (15) mcchanisch 
oder bcispielswcise magnctisch mit dem austauschba- 
ren Kontaktblock (10, 8) vcrbunderu Das Vcrstarkungs- 
platichcn (14) stellt zusatzlich die Vcrbindung von Kon- 
iakiflachen <8) des Kontakiblockcs (10. 8) zu den Leiier- 
bahnstrukturen (6) der Folie (4) her. Es ist dcrart m6g- 
lich, den Kontaktblock im Falle beschadigter oder abge- 
nutzter Kontaktflachen (8) auszutauschen und die f m- 
wandfrcie Kontakttierung von ICs und AnschluBgcra- 
ten auBcrhalb der Kartc zu gewahrleisten. 
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1. Chipkarte mit einem Kontaktblock zur wahlfrei- 
^cn*Ko>plung-elhes al5 Mikrbprbzeisbr aiisgebilde- 

ten ersten IC &iQ mit cincm AnschluBgerSt ubcr 
Kontakte (nach -450-781 6) oder kontakifreie Ele~ 4* 
mente (nach ISO 10536), dadurch gekennzeichnet, 
da6-de^ K^ntaktb!odr(K);8) , — ■ - > ^. . - 

— AnschluBkontakte (2) zur galvanischcn V cr- 
bindung des ersten IC (uC) mil dem AnschluS- 
gcrat aufweist, . . 

— einen ais kontaktlose Kopplungseinnch- 
tung ausgcbildcten zweitcn IC (CCI) zur kon- 
taktloscn Vcrbindung dcs ersten IC (u>C) mit 
dem AnschluBgerat beinhaltet, 

— die bciden IC (uC + CCI) zum Schutz ge- 
gen mechanische Einwirkungcn umschlie3t. 
und 

— als auf physikalischc Einwirkungen wie 
Druck. clektrische Felder etc. emprindlicher 
Sensor ausgcbildct ist, dessen Ausgangssignal 
den ersten IC (uQ auf die gewflnschte Kopp- 
lung schaltet 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB dcr Kontaktblock (10, 8) aus cincm 
stabilem Kernmaterial (10) besteht, welches an ei- 
ner Oberseite galvanisch leitendc Kontaktflachen 
(8) enthalt, die von dieser Oberseite des Koniakt- 
blockes bis zu Steilen auf der gegenuberliegenden 
Unterseiie reichen, an dencn in einerTragerfolie (4) 
zusatzliche Offnungen (9,13) enthahen sind, durch 
die eine galvanische Verbindung durch die Trager- 
folie (4) zu einer Lcitcrbahnstruktur (6) auf dcr dem 
Kontaktblock (10. 8) gegenuberliegenden Folien- 
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r&K5e n«h Anspruch 2. dadurch gekenn- 
ze*hnet, daB dcr Kontaktblock (10. 8) an seiner 
UmcrSte cine Aussparung (12) enthalt. wclchc zur 
AufnahmcvonlCsdicnL _ 

4 Chipkarte nach einem der Anspruchc 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet, daB der Kontaktblock gc- 
ucnm voa dca ICs auf dcr Folic (4) untcrgcbr.a^t 
1st urid zuf Herstellunfe einer galvanischcn Verbm- 
*<ftfhg zw^&rt^A^KWZ*^ ***** <k nV " cr$ren " 

IG(u€)dienL • --. - , ; • V 

5 Chipkarte nach einem dcr Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, daB ein mechanisch stabi- 
les Verstarkungs-Piattchcn (14) zum Schuiz gegen 
mechanische auBcrc EinflOsse auf die IC (uC und 
CCI) auf dcr Scite der Folie (4) angebracht ist. wcl- 
chc dem Kontaktblock (10. 8) gcgenubcrlicgu . 

6 Chipkarte nach cincm der Anspruchc 1 bis 5. 
dadurch gekennzeichnet. daB dcr Kontaktblock (10. 
8) mechanisch austauschbar ist, indem cine mecha- 
nische Vcrbindung Obc'r Verbindungsstuckc (15) zu 
einem stabilen Verstarkungs-Piattchen (14) durch 
Offnungen (9) in dcr Folie (4) vorhanden ist. wobci 
diese Vcrbindungsstucke (15) eine galvanische Ver- 
bindung zwischen den Kontaktflachen (8) des Kon- 
takiblockcs und dem stabilen Versiarkungs-Plait- 
chen (14) hcrstellen und das stabile Verstarkungs- 
Piattchen Leiterbahnstrukturen (6) enthalt. mit dc- 
nen die richtig zugeordneie Verbindung zwischen 
den Kontaktflachen (8) und den Leiterbahnstruktu- 
ren (6) der Folic (4) hergestelit wird, wobei die me- 
chanische LSsung und Anheftung des Kontaktblok- 

kes an die Verbindungsstucke durch manuelle Be- 
tatigung crfolgcn kann, so daB be: VerschleiB der 
Kontaktnachcn (8) dcr Kontaktblock erneuen wer- 
den kann und die Funktion der ICs nach Austausch 
des Kontakiblockcs gewahrleistet isu 
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FIG. 1 Integrated Circuit Chip 




FIG. 2 FOLIE 




FIG. 3 
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FIG. 6 Kontaktblock +Folie + Chip, 
kombiniert 
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FIG. 7 
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Kontaktblock +Folie + Chip, 
seperat 
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